






















专利名称(译) 用于光学、超声、光声多模显微成像的集成化扫描头

公开(公告)号 CN105054895A 公开(公告)日 2015-11-18

申请号 CN201510400905.2 申请日 2015-07-09

[标]申请(专利权)人(译) 华南师范大学

申请(专利权)人(译) 华南师范大学

当前申请(专利权)人(译) 华南师范大学

[标]发明人 杨思华
马海钢
许栋
邢达

发明人 杨思华
马海钢
许栋
邢达

IPC分类号 A61B5/00 A61B8/00 A61B19/00

其他公开文献 CN105054895B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及一种用于光学、超声、光声多模显微成像的集成化扫描头，
驱动转接板移动的二维电机扫描平台、转接板、转接管、螺纹管、一体
化探测器依次紧固相接，设置在光纤耦合准直器上端的单模光纤、设置
在螺纹管上端的光纤耦合准直器、设置在螺纹管下端的一体化探测器沿
着转接管的轴向方向依次同轴设置；所述的安装在扫描头下端的光声耦
合器包围着一体化探测器露出扫描头下端的部分；所述的一体化探测器
与信号放大器相连接；所述的安装在外壳下端的可调焦光学摄像头的一
部分露出外壳；所述的控制扫描头移动和数据采集的控制按键安装在外
壳上。本发明可获得检测部位的多参量物理信息和多尺度的结构成像，
属于显微成像、无损检测技术领域。
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